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Abstract (en)
[origin: WO0173805A1] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mikroaktoranordnung, insbesondere fir ein Mikrorelais. Sie besteht aus einem
Substrat (1) mit zwei thermomechanischen Mikroaktoren (3, 4). Der erste Mikroaktor (3) vollfihrt bei thermischer Anregung eine Bewegung
parallel, der zweite (4) senkrecht zur Substratoberflache (2). Beide thermomechanischen Mikroaktoren sind derart gegenseitig angeordnet, dass
der erste Mikroaktor (3) in ausgelenktem Zustand bis unter den zweiten Mikroaktor (4) reicht. Hierdurch l&sst sich der erste Mikroaktor (3) bei
Abschalten des zweiten Mikroaktors (4) in dieser Stellung leistungslos halten. Mit der vorliegenden Mikroaktoranordnung lassen sich die Vorteile
einer hohen Stellkraft und hoher Stellwege thermomechanischer Mikroaktoren fiir Mikrorelais einsetzen, ohne Energie flir das Halten der einzelnen
Schaltzustande aufwenden zu missen.
[origin: WO0173805A1] The invention relates to a microactuator arrangement, in particular, for a microrelay. The arrangement comprises a substrate
(1) with two thermomechanical actuators (3, 4). The first microactuator (3) undergoes a movement parallel to the substrate surface on thermal
stimulation, the second (4) undergoes a movement perpendicular to the substrate surface (2). The both thermomechanical actuators are mutually
arranged, such that the first microactuator (3), in the extended state, reaches under the second microactuator (4). On switching off the second
microactuator (4) the first microactuator (3) can be retained in the extended position with no current. With the above microactuator arrangement the
advantages of a high activation power and high activation displacement of thermomechanical actuators can be applied in microrelays, without using
energy for holding the individual switch states.
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